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DESCRIPCION

Dispositivos y procedimientos de proteccion de dispositivos electrénicos de mano contra una descarga electrostatica

Campo técnico

La presente invencidon versa acerca de dispositivos y procedimientos para la proteccion de componentes
electrénicos sensibles contra una descarga electrostatica. Mas en particular, la presente invencion versa acerca de
dispositivos y procedimientos para la proteccion de componentes electronicos de dispositivos electronicos de mano
contra una descarga electrostatica.

Antecedentes

Los dispositivos electrénicos portatiles son herramientas populares para las actividades tanto empresariales como
personales. Los menores y mas ligeros de estos dispositivos son adecuados para ser sujetados en la mano de su
usuario, y lo mas frecuente es que se lleven y se operen asi. Los dispositivos electrénicos de mano tipicos incluyen
teléfonos maviles, agendas electronicas, camaras, asi como dispositivos médicos, como dispositivos de medicion de
analitos.

Un dispositivo electrénico de mano tipico suele incluir una placa de circuitos y una pantalla de usuario. Tanto la
placa de circuitos como la pantalla estdn montados en un alojamiento o integrados de otra forma con el mismo. Para
permitir que la placa de circuitos y la pantalla sean colocadas facilmente dentro del alojamiento, el alojamiento se
divide convencionalmente en un alojamiento superior y un alojamiento inferior. Tipicamente, la pantalla esta
soportada por el alojamiento superior y la placa de circuitos esta soportada habitualmente por el alojamiento inferior,
aunque se utilizan diversas configuraciones adicionales. Los alojamientos superior e inferior son montados para
formar el alojamiento y, debido a esta estructura, hay una costura de acoplamiento entre el alojamiento superior y el
inferior.

En los dispositivos de mano, especialmente los de carcasa de plastico, las descargas electrostaticas son una
preocupacion especial. Para evitar tales disrupciones, muchos dispositivos contienen alguna forma de proteccion
contra las descargas electrostaticas. Sujetar el dispositivo, deslizarlo sobre una mesa o simplemente recogerlo
puede generar tensiones electrostaticas de 25 kilovoltios 0 mas. Aunque cada descarga es de duracion sumamente
breve, tensiones tal elevadas pueden causar disrupciones a los dispositivos electrénicos como pérdida de memoria,
puesta del dispositivo a cero o incluso un dafio fisico que da como resultado la fundicion o la ruptura de
componentes del dispositivo. Aunque la propia carcasa generalmente tenga una resistencia eléctrica elevada, hay
zonas de fugas, particularmente a lo largo de las costuras del alojamiento o en los lugares en los que una tapa o una
cubierta que proporcionan acceso a componentes electrénicos internos se acoplan al alojamiento principal. Una
descarga electrostatica puede perturbar o dafiar un dispositivo electréonico de mano cuando un usuario toca o
manipula el dispositivo de una forma que provoque que una chispa salte desde el usuario en o cerca de una
abertura en el dispositivo de mano, como una costura en el alojamiento o similar. Cuando se produce una chispa en
o cerca de tal abertura, la chispa puede atravesar la abertura y alcanzar un componente electrénico, como una placa
de circuitos o similar. En consecuencia, debe tenerse cuidado de evitar que las descargas electrostaticas alcancen y
dafien, interrumpan o afecten de otro modo componentes electrénicos sensibles.

La publicacién de patente estadounidense n° 2004/057218 describe un procedimiento de proteccién de un
componente electrénico de un dispositivo electrénico. EI componente electrénico es rodeado con un bastidor
eléctricamente conductor. El componente electrénico y el bastidor estan encerrados, al menos parcialmente, dentro
de un alojamiento que consiste en porciones de alojamiento primera y segunda y una conexién por acoplamiento de
bordes entre las porciones de alojamiento primera y segunda. El bastidor esta colocado adyacente a la conexién por
acoplamiento de bordes para proporcionar una barrera contra descargas electrostaticas entre la conexién por
acoplamiento de bordes y el componente electrénico.

Resumen

Segun un aspecto de la presente invencion, se proporciona un sistema de alojamiento para proteger un componente
electrénico de un dispositivo electrénico de mano contra una descarga electrostatica. El dispositivo electrénico de
mano puede comprender un dispositivo de medicidn de analitos, tal como para medir la glucosa en sangre o similar.
Preferentemente, el alojamiento comprende porciones de alojamiento primera y segunda, una conexiéon por
acoplamiento de bordes entre las porciones de alojamiento primera y segunda y una barrera o pared eléctricamente
aislante. Las porciones de alojamiento primera y segunda definen, al menos parcialmente, una caja protectora para
el componente electronico del dispositivo electronico. La barrera eléctricamente aislante es, preferentemente,
distinta de las porciones de alojamiento primera y segunda y, preferentemente, comprende un bastidor o similar.
Cuando el componente electronico del dispositivo electronico esta colocado en la caja protectora, la pared aislante
esta colocada, preferentemente, entre la conexion por acoplamiento de bordes y el componente electrénico del
dispositivo electronico.
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En otro aspecto de la presente invencion, se proporciona un dispositivo electrénico de mano. Preferentemente, el
dispositivo electrénico comprende porciones de alojamiento primera y segunda, una conexién por acoplamiento de
bordes entre las porciones de alojamiento primera y segunda, un componente electronico y un bastidor
eléctricamente aislante. Las porciones de alojamiento primera y segunda definen, al menos parcialmente, una caja
protectora, y el componente electrénico esta colocado, al menos parcialmente, dentro de la caja protectora. El
bastidor eléctricamente aislante también esta colocado dentro de la caja protectora y rodea, al menos, una porcion
del componente electrénico. El bastidor eléctricamente aislante esta situado para proporcionar una barrera contra las
descargas electrostaticas entre la conexion por acoplamiento de bordes y el componente electrénico.

En otro aspecto adicional de la presente invencién, se proporciona un procedimiento de proteccion de un
componente electronico de un dispositivo electronico de mano contra una descarga electrostatica. Preferentemente,
el procedimiento comprende las etapas de rodear al menos una porcién del componente electrénico con un bastidor
aislante, encerrar al menos parcialmente el componente electrénico y el bastidor dentro de un alojamiento que
comprende porciones de alojamiento primera y segunda y una conexidon por acoplamiento de bordes entre las
porciones de alojamiento primera y segunda y colocar el bastidor adyacente a la conexion por acoplamiento de
bordes para proporcionar una barrera contra descargas electrostaticas entre la conexion por acoplamiento de bordes
y el componente electrénico.

Breve descripcion de los dibujos

Estos y otros aspectos, caracteristicas y ventanas de la presente invencién se comprenderan mejor en relacién con
la siguiente descripcidn, las reivindicaciones adjuntas y los dibujos adjuntos, en los que:

la Figura 1 es una vista en perspectiva de un dispositivo electrénico ejemplar de mano protegido contra una
descarga electrostatica segun la presente invencion;

la Figura 2 es una vista en planta del dispositivo electrénico de mano de la Figura 1;

la Figura 3 es un diagrama esquematico que ilustra ciertos componentes del dispositivo electrénico de
mano de las Figuras 1y 2;

la Figura 4 es una vista en planta de una tira ejemplar de ensayo que puede ser utilizada con el dispositivo
electronico de mano de las Figuras 1y 2;

la Figura 5 es una vista en perspectiva desde arriba de un bastidor aislante ejemplar que puede ser usado
para proteger uno o mas componentes electrénicos del dispositivo electrénico de mano de las Figuras 1y 2
contra una descarga electrostatica;

la Figura 6 es una vista en perspectiva desde abajo del bastidor aislante de la Figura 5;

la Figura 7 es una vista en perspectiva desde arriba del bastidor aislante de la Figura 5 que incluye una
placa de circuitos situada en una region central del bastidor aislante y sujetada por una ranura del bastidor
aislante;

la Figura 8 es una vista en perspectiva desde abajo del bastidor aislante y la placa de circuitos de la Figura
7

la Figura 9A es una vista en perspectiva despiezada desde arriba del dispositivo electrénico de mano de las
Figuras 1y 2;

la Figura 9B es una vista en perspectiva despiezada desde abajo del dispositivo electrénico de mano de las
Figuras 1y 2;

la Figura 10 es una vista en corte transversal del dispositivo de mano de la Figura 2 tomada a lo largo de la
linea 10-10;y

la Figura 11 es una vista detallada de una porcion de la vista en corte transversal del dispositivo electrénico
de mano de la Figura 10.

Descripcion detallada

Las Figuras 1y 2 son una vista en perspectiva y una vista en planta, respectivamente, de un dispositivo electrénico
ejemplar 200 de mano que encierra componentes electrénicos que estan protegidos contra una descarga
electrostatica segun la presente invencion. Tal como se ilustra, el dispositivo electronico 200 de mano es un medidor
de glucosa de mano, pero cualquier dispositivo electrénico, de mano o no, puede ser protegido contra una descarga
electrostatica segun la presente invencion. El dispositivo electrénico 200 de mano incluye una primera porciéon 201
de alojamiento, una pantalla 202, un botén 204 de Aceptacion, un conector 205 de puerto universal, un botén 206 de
bajada, una segunda porcién 207 de alojamiento, un botén 208 de retroceso, una tapa 209 de puerto, un botén 210
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de subida, un diodo 212 emisor de luz y un conector 214 del puerto de tiras. Segin se muestra, la primera porcion
201 de alojamiento y la segunda porcion 207 de alojamiento proporcionan la estructura exterior de un medidor de
glucosa de mano de forma ergondmica que, preferentemente, incorpora la circuiteria funcional requerida para medir
glucosa de manera episodica y puede incluir circuiteria funcional adicional, tal como para la comunicacion
inalambrica con una bomba de insulina o similar.

El dispositivo electrénico 200 de mano comprende, generalmente, componentes electrénicos plurales, seglin se
muestra en el diagrama esquematico de la Figura 3. Tales componentes electrénicos son ejemplares y dependen del
dispositivo electrénico de mano particular. Para el dispositivo electrénico 200 de mano, tales componentes incluyen,
preferentemente, una pantalla (DIS) 202, botones 216 de navegacion (NAV), un moédulo 218 de radiofrecuencia
(RF), un médulo 220 de medicién de glucosa en sangre (BGM), una bateria 222 (BAT), un puerto 224 de
comunicaciones cableadas (COM), una alarma 226 (AL), un microprocesador 228 (MP), una porciéon 230 de
memoria (MEM) y un puerto 232 de chip de memoria (MCP). Tipicamente, se proporcionan tales componentes
electrénicos montados en una o mas placas de circuitos impresos o similares, como una placa base o una placa
dependiente, pero pueden proporcionarse aparte de una placa de circuitos.

Tipicamente, para el dispositivo electronico 200 de mano ilustrado, todos los componentes electronicos estan
montados en una placa base, salvo el médulo 218 de radiofrecuencia, que se monta habitualmente en una placa
dependiente. Si se usa, la placa dependiente va unida, preferentemente, a la placa base. El moédulo 218 de
radiofrecuencia puede incluir una antena, una red de adaptacién de impedancias, un microprocesador de
radiofrecuencia o similares.

Preferentemente, la tapa 209 del puerto comprende un material elastomérico que cubre un puerto de conexiones
cableadas y un puerto de un chip de memoria. Ejemplos de puerto de conexiones cableadas incluyen un bus serie
universal o un puerto RS 232. Ejemplos de memoria adecuada para su uso con el puerto receptor de memoria
incluyen una memoria flash como una tarjeta SIMM, una tarjeta inteligente, medios inteligentes y similares.

La pantalla 202 comprende, preferentemente, una pantalla de cristal liquido para mostrar a un usuario informacion
tanto textual como gréfica. Una interfaz preferida de usuario comprende un mendu, gestionado por un soporte l4gico,
que es observable en la pantalla 202 y que permite que el usuario opere el dispositivo electrénico 200 de mano. Un
usuario puede navegar por la interfaz de usuario, preferentemente usando botones 216 de navegacidon como un
boton 216 de subida, un botén 206 de bajada, un botéon 204 de Aceptacion y un boton 208 de retroceso.
Preferentemente, la interfaz de usuario permite que el usuario lleve a cabo funciones como operar una bomba de
insulina, consultar el estado de la bomba de insulina, medir la glucosa de forma episddica y presentar datos en la
pantalla 202 (por ejemplo, la concentracion de glucosa en funcién del tiempo).

El dispositivo electrénico ejemplar 200 de mano, un medidor de glucosa, segin se muestra, mide la glucosa,
preferentemente, de manera episddica con tiras de ensayo desechables. En la Figura 4 se muestra una tira ejemplar
100 de ensayo adecuada para el uso con el dispositivo electronico 200 de mano. Tal como se muestra, la tira 100 de
ensayo incluye una capa conductora impresa sobre un sustrato 9. La capa conductora incluye un primer contacto 13,
un segundo contacto 15, un contacto 11 de referencia y una barra 17 de deteccién de la tira que puede ser usada
para conectarse eléctricamente con el conector 214 del puerto de tiras. La capa conductora incluye ademas un
primer electrodo 12 de trabajo, un segundo electrodo 14 de trabajo y un electrodo 10 de referencia que estan
eléctricamente conectados, respectivamente, al primer contacto 13, al segundo contacto 15 y al contacto 11 de
referencia. La tira de ensayo incluye ademas una pelicula hidréfila transparente 36 que esta pegada por medio de un
adhesivo 60, que forma una camara receptora de la muestra que permite que se dosifique la sangre en la entrada
90. Tales tiras de ensayo son bien conocidas y un ejemplo de una tira de ensayo adecuada para el uso con el
dispositivo electrénico 200 ilustrado es la tira de ensayo OneTouch Ultra disponible comercialmente en LifeScan,
Inc., en Milpitas, California, EE. UU.

Se proporciona una capa de reactivos (no mostrada) en el primer electrodo 12 de trabajo, el segundo electrodo 14
de trabajo y el electrodo 10 de referencia. La capa de reactivos puede incluir productos quimicos como una enzimay
un mediador redox que reacciona de forma selectiva con la glucosa. Durante esta reacciéon, una cantidad
proporciona de un mediador reducida puede ser generada enzimaticamente y medida electroquimicamente. Esto
permite que se mida una corriente que es proporcional a la concentracion de glucosa. Ejemplos de formulaciones o
tintas reactivas adecuadas para el uso en la fabricacion de la capa de reactivos pueden encontrarse en las patentes
estadounidenses n° 5.708.247 y 6.046.051 y en las solicitudes internacionales publicadas WO01/67099 y
WO001/73124, la totalidad de las cuales se incorpora en su totalidad por referencia a todos los efectos en el presente
documento.

Las Figuras 9A y 9B muestran, respectivamente, vistas despiezadas en perspectiva desde arriba y desde abajo del
dispositivo electrénico 200 de mano que muestran la primera porcion 201 de alojamiento, el bastidor aislante 506, la
placa 508 de circuitos y la segunda porcion 207 de alojamiento. Las porciones primera y segunda 201 y 207 de
aislamiento y el bastidor aislante 506, cuando estan montados, proporcionan un sistema de alojamiento que define
una caja protectora para la placa 508 de circuitos y otros componentes internos del dispositivo electrénico 200 (por
ejemplo, la pantalla, el cableado, componentes electronicos adicionales separados de la placa de circuitos o

4



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ES 2370 809 T3

similares). Generalmente se prefiere usar dos porciones de alojamiento para formar el dispositivo electrénico 200,
segun se ilustra, ya que es eficiente y reduce la complejidad del alojamiento, particularmente para la fabricacion. Sin
embargo, un dispositivo electronico o un alojamiento para un dispositivo electrénico segun la presente invencion
pueden tener cualquier nimero de porciones de alojamiento que son montadas, unidas, conectadas o colocadas de
otras formas con respecto a las demas. Generalmente, la primera porciéon 201 de alojamiento y la segunda porcién
207 de alojamiento son ensambladas entre si usando abrazaderas, un encaje a presion o ambos, o similares,
preferentemente de forma extraible o semipermanente. La primera porcién 201 de alojamiento y la segunda porcion
207 de alojamiento pueden estar fabricadas de materiales termoplasticos, por ejemplo de policarbonato Bayer
Bayblend T85/resina de mezcla ABS o similares.

Las Figuras 5 y 6 muestran una vista en perspectiva desde arriba y una vista en perspectiva desde abajo,
respectivamente, del bastidor aislante 506 para el dispositivo electronico 200. Segun se muestra, el bastidor aislante
506 incluye una superficie exterior 604, una superficie interior 610 y una region central 612 para recibir la placa 508
de circuitos. Preferentemente, el bastidor aislante 506 incluye un surco interior 510 (0 una caracteristica o estructura
gue funcione de forma similar) para sujetar la placa 508 de circuitos. El bastidor aislante 506 también incluye un
corte 602 para el conector del puerto de tiras, un corte 606 para el conector de puerto universal y un corte 608 para
el puerto de comunicaciones cableadas. El corte 602 para el conector del puerto de tiras, el corte 606 para el
conector de puerto universal y el corte 608 para el puerto de comunicaciones cableadas funcionan para proporcionar
acceso a los componentes electrénicos respectivos de la placa 508 de circuitos: el conector 214 del puerto de tiras,
el conector 205 de puerto universal y el puerto 209 de comunicaciones cableadas.

El bastidor aislante 506 puede estar fabricado, por ejemplo, de un elastémero termoplastico o un elastomero
termoendurecible o similar. Un ejemplo de elastémero termoplastico es el Synprene RT-3860M, que esta disponible
comercialmente en PolyOne. El bastidor aislante 506 puede ser fabricado mediante un procedimiento de moldeo por
inyeccion o similar. El bastidor aislante 506 también puede comprender una junta o un anillo, flexibles por ejemplo,
formados a partir de un material aislante como un caucho u otro material elastomérico. El material aislante puede
ser, por ejemplo, no poroso.

Las Figuras 7 y 8 muestran el bastidor aislante 506 de las Figuras 5y 6 con la placa 508 de circuitos situada en la
regiéon central 612 y sujeta por el surco 510. Segun se muestra, el bastidor aislante 506 rodea sustancialmente la
periferia de la placa 508 de circuitos, pero puede ser disefiado para que rodee cualquier porcion deseada de la placa
508 de circuitos u otro componente electrénico. Preferentemente, el bastidor aislante 506 rodea uno o varios
componentes electrénicos para que estén protegidos de una descarga electrostatica. El bastidor aislante, segln se
muestra, esta formado de una estructura monolitica, pero puede estar formado de cualquier nimero de piezas que
se monten o se coloquen con respecto a las demas para proteger la placa 508 de circuitos u otro componente
electronico contra una descarga electrostatica segun la presente invencién. El bastidor aislante 506 es,
preferentemente, suficientemente flexible o estirable para que la placa 508 de circuitos pueda ser montada dentro de
la region central 612. Por ejemplo, el bastidor aislante 506 tiene una flexibilidad, preferentemente, de
aproximadamente 60 Shore.

El bastidor aislante 506 esta preferentemente enchavetado para adaptarse a la primera porciéon 201 de alojamiento y
la segunda porcién 207 de alojamiento para sujetar la placa 508 de circuitos dentro del espacio interior 502 formado
por la caja protectora creada por la primera porcion 201 de alojamiento y la segunda porcion 207 de alojamiento
(véase la Figura 10). Es decir, el bastidor aislante 506 incluye, preferentemente, una estructura para alinear una o
ambas de las porciones primera y segunda 201 y 207 del alojamiento.

La Figura 10 muestra una vista parcial en corte transversal del dispositivo electronico 200 de mano de la Figura 2
tomada a lo largo de la linea 10-10, que muestra el espacio interior 502, el bastidor aislante 506, la placa 508 de
circuitos, el surco 510, la primera porcion 201 de alojamiento, la segunda porcién 207 de alojamiento, una puerta
250 de bateria y una lente 252 de visualizacion. El bastidor aislante 506 y la placa 508 de circuitos estan colocados
dentro del espacio interior 502 formado por la primera porcién 201 de alojamiento y la segunda porcién 207 de
alojamiento.

La Figura 11 muestra una porcion de la vista parcial en corte transversal del dispositivo electrénico 200 de mano
identificada por el nimero de referencia 550 en la Figura 10. Segun se muestra, la primera porciéon 201 de
alojamiento y la segunda porcidon 207 de alojamiento estan unidas entre si de tal manera que proporcionan una
conexién 504 por acoplamiento de bordes en forma de una costura en torno a la periferia del dispositivo electronico
200 de mano. Tal como se muestra, la conexion 504 por acoplamiento de bordes comprende una costura
sustancialmente continua, pero, dependiendo, por ejemplo, del nimero de porciones de alojamiento usadas, puede
ser discontinua o comprender costuras plurales o bordes unidos a lo largo de cualquier porciéon deseada de la
periferia del dispositivo electronico 200 de mano. Preferentemente, la conexién 504 por acoplamiento de bordes
comprende una conexién solapada formada por la porcion 505 de borde de la primera porcién 201 de alojamiento y
la porcién 507 de borde de la segunda porcion 207 de alojamiento. Puede usarse cualquier conexion por
acoplamiento de bordes, incluyendo las conexiones no solapadas como la unién a tope o similar, las conexiones
machihembradas y aquellas que se entrelazan de otra forma para crear una costura. Una conexién por acoplamiento



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2370 809 T3

de bordes puede comprender bisagras, cierres u otras caracteristicas u otros dispositivos estructurales que
generalmente funcionan conectando entre si porciones plurales de alojamiento.

Tipicamente, al menos alguna porcion de la conexién 504 por acoplamiento de bordes incluird un espacio de aire
gue pueda potencialmente proporcionar una via 512 de aire a través de la cual pueda desplazarse una chispa desde
un area exterior al dispositivo electronico 200 de mano hasta un componente electrénico dentro del dispositivo
electrénico 200, tal como la placa 508 de circuitos. Para la conexidon 504 por acoplamiento de bordes ilustrada, la via
512 de aire es proporcionada, al menos parcialmente, por una primera porcidon 509 de espacio definida por las
superficies opuestas de las porciones primera y segunda 201 y 207 de alojamiento, separadas entre si por una
distancia D1. Preferentemente, la conexion 504 por acoplamiento de bordes esta disefiada de tal modo que la
distancia D1 sea lo bastante pequefa para evitar que un dedo de un usuario penetre en la conexién 504 por
acoplamiento de bordes y descargue una chispa. Por ejemplo, la distancia D1 oscila, preferentemente, entre
aproximadamente 0,4 milimetros y aproximadamente 0,6 milimetros. La via 512 de aire es proporcionada también, al
menos en parte, por una segunda porcion 511 de espacio definida por las superficies opuestas de las porciones
primera y segunda 201 y 207 de alojamiento, separadas entre si por una distancia D2. Preferentemente, la distancia
D2 esta entre aproximadamente 0,05 milimetros y aproximadamente 0,15 milimetros. La via 512 de aire es
proporcionada también, al menos en parte, por una tercera porcion 513 de espacio definida por las superficies
opuestas de las porciones primera y segunda 201 y 207 de alojamiento, separadas entre si por una distancia D3.
Preferentemente, la distancia D3 es menor que las distancias D1 y D2 y preferentemente menor que
aproximadamente 0,2 milimetros y, mas preferentemente, menor que aproximadamente 0,05 milimetros.

Con referencia a la Figura 11, el bastidor aislante 506 esta situado, preferentemente, adyacente a la conexién 504
por acoplamiento de bordes. La posicién del bastidor aislante 506 aumenta de hecho la distancia que una chispa
eléctrica debe recorrer desde la conexidon 504 por acoplamiento de bordes hasta la placa 508 de circuitos. Por lo
tanto, el uso del bastidor aislante 506 hace que aumente la proteccion de la placa 508 de circuitos contra descargas
electrostaticas. Es decir, el bastidor aislante 506 esta situado dentro del espacio interior 502 para que aisle
eléctricamente a la placa 508 de circuitos de una descarga electrostatica. La altura, H, del bastidor aislante 506
oscila, preferentemente, entre aproximadamente 2 milimetros y aproximadamente 10 milimetros para el dispositivo
electronico ejemplar 200. El espesor, T, del bastidor aislante 506 oscila, preferentemente, entre aproximadamente 2
milimetros y aproximadamente 2,5 milimetros.

Con referencia adicional a la Figura 10 y, en particular, a la porcién identificada por el nimero de referencia 551, la
placa 508 de circuitos esta situada mas lejos de la conexidon 504 por acoplamiento de bordes que en el area 550. Es
decir, el bastidor aislante 506 no bloquea fisicamente la segunda abertura 254 como lo hace en el area 550. Sin
embargo, el bastidor aislante 506 sigue mejorando la proteccion contra descargas electrostaticas, porque aumenta
suficientemente la via de aire desde la conexidn 504 por acoplamiento de bordes hasta la placa 508 de circuitos en
torno al &rea 551.

Bajo ciertas circunstancias en las que un usuario tiene una acumulacion estatica suficiente y hace contacto con el
dispositivo electrénico 200 en la conexion 504 por acoplamiento de bordes o cerca de la misma, puede ocurrir una
descarga eléctrica y seguir la via 512 de aire hasta la placa 508 de circuitos u otro componente electrénico situado
dentro del dispositivo electrénico 200. Tal descarga podria potencialmente causar disrupciéon o dafio a uno 0 mas
componentes electronicos del dispositivo electrénico 200. El bastidor aislante 506 funciona reduciendo la
probabilidad de que ocurra una descarga electrostatica a través de la conexién 504 por acoplamiento de borde
aumentando efectivamente la longitud de la via 512 de aire. Preferentemente, el bastidor aislante 506 esta disefiado
para evitar que un evento de descarga en aire de al menos aproximadamente 8 kV o mayor y, preferentemente, de
al menos aproximadamente 15 kV o mayor perturbe, dafie o afecte de otro modo la operacion del dispositivo
electrénico 200. En consecuencia, el bastidor aislante 506 tiene, preferentemente, una resistencia dieléctrica mayor
gue aproximadamente 20 kV/mm. La resistencia dieléctrica de un material es una intensidad del campo eléctrico
maximo que el material puede soportar intrinsecamente sin fallar (es decir, permitiendo que el campo eléctrico lo
atraviese). Por ejemplo, un material como el Synprene RT-3860M tiene una resistencia dieléctrica de
aproximadamente 22 kV/mm; asi, un campo eléctrico externo perdera 22 kV por mm de recorrido a través del
material. Preferentemente, una distancia de recorrido a través del bastidor aislante 506 es mayor de
aproximadamente 1 milimetro como media. Por lo tanto, el bastidor aislante 506 puede soportar un campo eléctrico
superior a 22 kV antes de fallar y permitir que una chispa lo atraviese. La resistencia dieléctrica del aire es de 3
kV/mm, que es significativamente inferior a la resistencia dieléctrica de un material como el Synprene RT-3860M.
Asi, una chispa se desplazard en torno a una porcién exterior del bastidor aislante 506, porque la resistencia
dieléctrica del bastidor aislante 506 multiplicada por la distancia mas corta del recorrido a través del bastidor aislante
506 hasta la placa 508 de circuitos es mayor que la resistencia dieléctrica del aire multiplicada por una distancia de
la via 512 de aire.

La presente invencion ha sido descrita ahora con referencia a varias realizaciones de la misma. Toda la revelacion
de cualquier patente o solicitud de patente identificada se incorpora por referencia por la presente. La anterior
descripcion y los anteriores ejemplos detallados han sido dados Unicamente en aras de la claridad y la comprension.
De ellos no debe entenderse ninguna limitacidon innecesaria. Sera evidente para los expertos en la técnica que
pueden realizarse muchos cambios en las realizaciones descritas sin apartarse del alcance de la invencion. Asi, el
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alcance de la presente invencién no deberia estar limitado a las estructuras descritas en el presente documento,
sino Unicamente por las estructuras descritas por el lenguaje de las reivindicaciones y por los equivalentes de esas
estructuras.
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REIVINDICACIONES

Un sistema de alojamiento para un dispositivo electrénico para proteger al menos un componente electronico
del dispositivo electrénico contra una descarga electrostatica, comprendiendo el sistema de alojamiento:

porciones de alojamiento primera y segunda que definen, al menos parcialmente, una caja para el al menos
un componente del dispositivo electrénico;

una conexién por acoplamiento de bordes entre las porciones de alojamiento primera y segunda; y

una barrera distinta de las porciones de alojamiento primera y segunda, estando colocada la barrera entre
la conexién por acoplamiento de bordes y el al menos un componente electronico del dispositivo electrénico
cuando el componente electrénico estéa situado en la caja protectora;

caracterizado porque la barrera es eléctricamente aislante.

El sistema de alojamiento de la reivindicacion 1 en el que al menos una porcion de la conexiéon por
acoplamiento de bordes comprende una porcién de la primera porcion de alojamiento que se solapa con una
porcién de la segunda porcion de alojamiento.

El sistema de alojamiento de la reivindicacion 1 en el que al menos una porcion de la conexiéon por
acoplamiento de bordes comprende un espacio entre la primera porcién de alojamiento y la segunda porcion
de alojamiento.

El sistema de alojamiento de la reivindicacion 3 en el que la barrera eléctricamente aislante esta situada
adyacente al hueco entre la primera porcion de alojamiento y la segunda porcién de alojamiento.

El sistema de alojamiento de la reivindicacidon 1 en el que la barrera eléctricamente aislante comprende un
material flexible.

El sistema de alojamiento de la reivindicacién 1 en el que las porciones de alojamiento primera y segunda
comprenden un material termoplastico.

El sistema de alojamiento de la reivindicacién 1 en el que las porciones de alojamiento primera y segunda
comprenden una resistencia dieléctrica de al menos 20 kilovoltios por milimetro.

El sistema de alojamiento de la reivindicacién 1 que, ademas, comprende un componente electrénico de un
dispositivo electrénico situado dentro de la caja protectora.

El sistema de alojamiento de la reivindicacidon 8 en el que la barrera eléctricamente aislante comprende un
bastidor que rodea al componente electrénico.

El sistema de alojamiento de la reivindicacion 9 en el que el componente electronico comprende una placa de
circuitos.

El sistema de alojamiento de la reivindicacion 8 en el que el dispositivo electronico comprende un dispositivo de
medicion de analitos.

Un dispositivo electrénico de mano, comprendiendo el dispositivo:

el sistema de alojamiento de cualquier reivindicacion precedente en el que un componente electrénico del
dispositivo electrénico esta situado dentro de la caja y la barrera eléctricamente aislante comprende un
bastidor que rodea al componente electrénico.

El dispositivo electrénico de mano de la reivindicacion 12 en el que el componente electrénico comprende una
placa de circuitos y la placa de circuitos esta soportada al menos parcialmente por un surco del bastidor
eléctricamente aislante.

Un procedimiento de protecciéon de un componente electronico de un dispositivo electrénico contra una
descarga electrostatica, comprendiendo el procedimiento las etapas de:

rodear al menos una porcion del componente electrénico con un bastidor;

rodear, al menos parcialmente, al componente electrénico y el bastidor dentro de un alojamiento que
comprende porciones de alojamiento primera y segunda y una conexion por acoplamiento de bordes entre
las porciones de alojamiento primera y segunda; y

colocar el bastidor adyacente a la conexion por acoplamiento de bordes para proporcionar una barrera a la
descarga electrostatica entre la conexiéon por acoplamiento de bordes y el componente electrénico;
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16.
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caracterizado porque el bastidor es eléctricamente aislante.

El procedimiento de la reivindicacion 14 que comprende el solapamiento de una porcién de borde de la primera
porcién de alojamiento con una porcion de borde de la segunda porcién de alojamiento para proporcionar la

conexion por acoplamiento de bordes.

El procedimiento de la reivindicacién 15 que comprende el soporte del componente electrénico con el bastidor.
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